PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

“Mời tham gia Hội thảo “Giải pháp đột phá trong bao bì cứng và nguyên liệu compound – Tối ưu chi phí và tích hợp vật liệu tái chế trong bao bì công nghiệp – Nâng cao hiệu quả với giải pháp bao bì phức hợp thế hệ mới”

(Từ 9h30-12h00 ngày 05/06/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E, 91 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Cám ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình hội thảo. Quý vị điền thông tin vào phiếu đăng ký và gửi về Ban Tổ chức để xác nhận tham dự.
	1. Tên Doanh nghiệp (tổ chức):
	
	
	
	

	2. Địa chỉ:
	
	
	
	

	3. Điện thoại:
	
	
	Fax:
	

	4. Website:
	
	
	E-mail:
	

	5. Đăng ký tham gia:     


	Stt
	Họ và tên
	Chức danh
	Email
	Điện thoại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú: Vui lòng gửi Phiếu đăng ký (theo các địa chỉ email sau) trước ngày 25/05/2025 để ban tổ chức tiện sắp xếp. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms. Dung: 0918 828 256, Email: ngocdungvpa@gmail.com; 
